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联系电话  18620712559

产品详情

2023第20届中国国际半导体博览会|合肥半导体展

IC CHINA 2023 第二十一届中国国际半导体博览会  

集合全行业资源 成就大产业协同

时间：2023年11月17-19日

地点：安徽合肥滨湖国际会展中心

主办单位：中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院

承办单位：芯平台（北京)科技发展有限公司

部分重磅参展商：

长川科技  士兰微电子  北方华创  盛美半导体  上海微电子装备  深南电路  中环** 
中国电子科技集团  长电科技  泛林半导体  芯启源  华润微电子  开元通信  亿芯源半导体 
中芯集成电路  华虹宏力 无锡国家集成电路  中科芯  通富微电子  芯旺微电子 中微半导体 
格科微电子  东电电子  云间半导体  大唐电信  中芯国际  华力微电子  韬盛电子  东精精密 
和舰芯片  江丰电子  三星(中国)半导体  星曜半导体  华大九天  天数智芯  华为技术 
中电电力  长江存储  长电科技  荣芯半导体  迪思科  思尔芯  神工半导体等。

协办单位：

中国电子工业标准化技术协会、中国气体展商联盟、中国电子材料行业协会、中国半导体行业协会集成
电路设计分会、中国半导体行业协会集成电路分会、中国半导体行业协会封装分会、中国半导体行业协
会分立器件分会、中国半导体行业协会支撑业分会、中国半导体行业协会MEMS分会、北京半导体行业
协会、上海市集成电路行业协会、天津市集成电路行业协会、重庆市半导体行业协会、江苏省半导体行



业协会、浙江省半导体行业协会、广东省半导体行业协会、广东省集成电路行业协会、陕西省半导体行
业协会、安徽省半导体行业协会、湖北省半导体行业协会、湖南省半导体行业协会、河北省软件集成电
路信息服务协会、辽宁省半导体行业协会、山东半导体商会、深圳市半导体行业协会、广州市半导体协
会、大连市半导体行业协会、厦门市集成电路行业协会、南京市集成电路行业协会、合肥市半导体行业
协会、苏州市集成电路行业协会、无锡市半导体行业协会、珠海市半导体行业协会、池州市半导体行业
协会、芜湖市半导体行业协会、滁州市半导体行业协会、成都市集成电路行业协会、河北半导体产业联
盟、赛迪顾问股份有限公司、北京大益会展有限公司、中汽研软件测评（天津）有限公司、无锡博智企
业管理咨询有限公司

海外协办单位：美国半导体行业协会、欧洲半导体行业协会、日本半导体行业协会、韩国半导体行业协
会、马来西亚半导体行业协会

中国半导体行业协会主办的唯一行业展会

中国国际半导体博览会（IC China）是中国半导体行业协会主办的唯一展览会，连续举办二十届，已成
为我国半导体行业年度*具**和专业性的重大标志性活动。协会作为我国唯一半导体产业全国性社团组织
，秉承“服务会员、连接行业和沟通政府”的宗旨，积极搭建开放的产业协同平台，发挥企业与政府、
企业与企业之间的桥梁作用，代表我国半导体行业参与国际组织，拓展国际合作渠道和空间。当前，健
康可持续发展的半导体产业链建设正在引发全社会高度关注，集成电路技术产品应用正在融入社会生活
的方方面面，为产业、为企业，也为IC China 2023带来更多的创新期待和发展空间。协会将系统组织全
行业资源，在40000平方米的展览场地，创新地以“半导体+”概念全面展示全球产业链前沿技术产品，
叠加多领域超大规模应用创新成果，促进产业资源高效对接。

世界集成电路大会由工业和信息化部、安徽省人民政府共同主办，是集成电路领域首个***、国际化大会
。届时，国家工业和信息化部、安徽省委省政府和各地集成电路行业主管机构领导以及国内外半导体产
学研领域大咖将出席大会并参观展览。IC China 2023作为世界集成电路大会“会议、展览、比赛、培训
”四大板块重要组成部分，与其他三项活动有机融合，交互创新，共同打造***行业盛会。让11月中旬的
中国合肥成为业界同仁洞察产业政策走向、把握技术应用趋势的瞩目焦点，更是企业提升品牌影响力、
高效对接资源的广阔平台。

创新展区布局 全力赋能国际化、专业化、市场化和平台化

聚焦国际化：10000平米全球产业链韧性展示馆内设半导体材料和电子元器件、设计、设备、制造、封测
五个展区及国际企业专区，全面展示半导体产业链上下游创新产品、前沿技术设备和企业综合实力形象
，拥抱世界，展示全球集成电路体系的分工合作，促进产业链供应链资源要素的聚集、聚力、创新和交
流合作，维护全球集成电路产业链供应链稳定性、创新性。

突出专业化：10000平米大规模应用创新成果馆通过展中展的形式展示集成电路领域超大规模市场的丰富
应用成果，重点展示半导体解决方案、集成电路技术产品在传感与物联网、工业控制与边缘计算、能源
电子、消费电子、汽车电子、**计算与云网融合以及智能卡和智能家居等领域的融合创新应用，激发国
内外解决方案的有效推广应用。

拓展市场化：10000平米安徽风采馆内设综合展区和主题展区，重点展示安徽各地半导体产业园区发展成
果、半导体重点科技创新型企业的引领支撑和创新应用、安徽半导体创新驱动发展战略及产业强省形象
，着力培育新兴产业聚集地，推动在皖企业走向全国，走向世界。

推进平台化：10000平米省际协同馆内设地方协会展团区、全国集成电路产业园区、集成电路产业投资机
构专区、半导体进出口管制法律服务与知识产权服务机构专区、产品发布专区及CEO和CTO采访专区，
强化区域供需合作对接，促进园区之间和产业链上下游之间的协同发展。 

多渠道邀约专业观众，丰富多彩的定制推广活动



中国半导体行业协会将联合协办单位，向会员单位及半导体政、产、学、研、用领域的机构开展定向邀
请，并联手行业媒体及相关协会联盟建立专业观众信息库网络组织参观。通过EDM、短信、微信定期推
送10万+潜在受众，配合电话定向邀约5万+精准受众。此外，将会同世界集成电路大会的“会议、比赛
和培训”活动的组委会，专项邀约高新技术园区和高校微电子学院组团参观。

在积极组织参展企业参加世界集成电路大会高峰论坛和主题论坛的同时，40000平米展区内将举办丰富多
彩的技术研讨会、应用分享会、新品发布会、地方半导体行业协会专题日、集成电路产业园区对接会、
CEO/CTO专访和高校人才交流招聘会，足以让媒体人更有效的定向传播参展企业风采，更有利于充分调
动参展企业间以及与观众之间的互动交流，让对接协同更到位。
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